
Kom ple xe An wen dun gen er for dern struk tu rier te Pro gram mie rung.
Die ses Se mi nar ver mit telt Ent wick lern die Fä hig keit, Mi cro chip-Con trol ler in ei ner Hoch spra che
zu pro gram mie ren. Da bei wird die Spra che „C“ ein ge setzt, die sich durch ihre hard wa re na hen Ei -
gen schaf ten be währt hat. Die Teil neh mer pro gram mie ren An wen dun gen in „C“ und er pro ben die se
auf ei nem Eva lua tion-Board.

Vor aus set zun gen:
Sie ken nen die Ba si sty pen von Mi cro chip oder eine MCU ei nes an de ren Her stel lers und wol len die
Lei stungs fä hig keit der PIC® 10F/ 12F /16F/ 18F - Rei he zu Ih rem Vor teil nut zen bzw. eine
Ent schei dung tref fen, für wel che An wen dun gen sich die se µC an bi eten und war um. PC-Wind ows
Kennt nis se, As semb ler- und Hoch spra chen Er fah rung (Pas cal/C) wer den vor aus ge setzt.

Was ler nen Sie ?
Es wer den ar chi tek to ni sche Ein zel hei ten wie der holt. Sie ge win nen de tail lier te Kennt nis se der Ar chi -
tek tur und wie die in te grier ten Pe ri phe rie bau stei ne (A/D-Kon ver ter, PWM, Ti mer, USART, Ma -
ster I²C, SPI) mit der Hil fe von Bibl iotheken ihre Ent wick lung ver ein fa chen.

• PIC® 10F/ 12F /16F/ 18F - Pro gram mie rung: 
Hard wa re-na hes Pro gram mie ren in „C“; mit den Ent wick lungshilfsmitteln von Mi cro chip schrei ben Sie ty pi -
sche „C“-Pro gram me und te sten sie mit MPLAB™, MPSIM und ICD2; Or ga ni sa tion von Pro jek ten; Auf bau
und Nut zung von Bibl iotheken

• Ar chi tek tur: 
De tail lier te µC-Ar chi tek tur 10F/ 12F /16F/ 18F mit Be fehls satz und in te grier ter Pe ri phe rie (Ports, In ter -
rupts truk tur, Ti mer, A/D-Wand ler, PWM, CCP)

• Hi Tech spe zi fi sche Com pi ler-An wei sun gen und Op tio nen
• Un ter schie de zu ANSI
• Mi schen von „C“ und As semb ler
• Sta te-Ma chi nes und Mul ti-Tas king

Kurs dau er :  2 Tage / Kurs ge bühr :  sie he Termine, Preise und FAQs . In der Kurs ge bühr ent hal ten
sind Se mi nar un ter la gen so wie Pau sen- und Mit tags ver pfle gung. Die Teil neh mer zahl be trägt mind.
3, max. 9 Per so nen. Ihre An mel dung schic ken Sie bit te per Email an Bar ba ra Ober mayr,
bgo@stock-partner.com.  Für wei te re Fra gen ste hen wir ger ne zur Ver fü gung:

Stock & Part ner Ad van ced Edu ca tion GmbH
Mi cro chip Con sul tant Pro gram Mem ber 

Post an schrift: Post fach 1129 ~ 85610 Kirch see on
Te le fon ++49-(0)8091 - 538 98-0 ~ Fax ++49 - (0)8091 - 538 98-19

mo bil ++49 - (0)179 - 29 58 039
www.stock-part ner.com

Der Name und das Logo Mi cro chip, PIC und dsPIC sind ein ge tra ge ne Wa ren zei chen der Mi cro chip Tech no lo gy Inc. in den USA und in an de -

ren Län dern..
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Seminar:
Übersicht und praktische Beispiele für die 8Bit-µCs
(Architektur und Peripherie der PIC® 10F/12F/16F/18F - Familie)

http://www.stock-partner.com/termine_aktuell.pdf
mailto:bgo@stock-partner.com

